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关于国家发展改革委2013年第21号令含氰电镀工艺的调整说明

国家发展改革委对《目录（2011年本）》中的淘汰类 “一、落后生产工艺
装备”“（十七）其他”第1项做出调整。调整后为“含有毒有害氰化物电镀工艺
（氰化金钾电镀金及氰化亚金钾镀金（2014年）；银、铜基合金及予镀铜打
底工艺（暂缓淘汰））”。
主要考虑是：传统氰化物电镀工艺的有毒有害物质主要来自于氰化金钾及

氰化亚金钾，过去无替代产品。现在，“丙尔金清洁镀金技术”（《国家鼓励的
循环经济技术工艺和设备名录（第一批）》）生产的丙尔金镀金产品经检测
不属危险化学品，无毒，排放废水符合《电镀污染物排放标准》，解决了镀
金行业污染难题。
丙尔金产品可完全替代现有氰化钾及氰化亚金钾镀金工艺，已广泛应用于

包括“神舟”、“嫦娥”、“天宫”等国防尖端科技和高速列车、手机、电脑等民用
工业中。目前，该技术产品已经具备了50吨/年的生产能力，即将完成150吨/
年产能的建设，计划建设500吨/年产能，2013年前完全可以满足市场需求。
此外，镀金企业使用该技术不需更换现有的氰化金钾镀金设备，也无需增添
设备，可实现无缝切换。



2014年12月31日以降、中国内でのシアンを使用する金めっき作業が禁止され
る模様です。

氰化金钾 KAu(CN)4メツキおよび氰化亚金钾 K[Au(CN)2]メツキ 停止
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丙尔金 AuC6H5Oメツキ

特点：設備投資と更新不要

中国事業技術

（宇宙飛行技術）

中国国内で製造。

危険化学物質非該当

詳細意味



氰化金钾 KAu(CN)4
potassium tetrakis(cyano-C)aurate
(Potassium gold(III) cyanide; gold(3+) potassium cyanide (1:1:4); 

gold(+3) cation tetracyanide )
CAS No. 14263-59-3
UN：1588

参考

氰化亚金钾 K[Au(CN)2]
potassium aurocyanide;potassium aurous cyanide
(Gold potassium cyanide; gold dicyanide)
CAS:13967-50-5
EINECS:237-748-4

丙尔金 AuC6H5O
Gold Potassium Citrate
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